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上週重點訊息 
◼ 美國 9 月通膨升溫，Fed 年底前再升息機率仍高： 美國 9 月 CPI 年增 3.7%，高於 8 月的

3.4%；核心 CPI 年增率亦由 2.4%升至 2.6%，顯示通膨壓力不只來自能源，核心價格亦有回

升。隔日的 PPI 年增率則由 5.6%升至 6.3%，反映上游成本壓力仍強。通膨重新升溫，使 Fed

即使面對就業降溫，也難以快速轉向寬鬆，市場對年底前再度升息的預期仍高。 

◼ 台積電財報創新高，AI 需求強勁但市場轉向檢視融資風險：台積電 10/15 公布其第三季淨利

達 7,631 億元、年增 69%，連續第六季刷新紀錄，第三季美元營收 467.2 億美元，並預估第

四季營收將升至 523～543 億美元；公司同時將 2026 全年營收成長預估提高至約 44%，反映

AI 晶片與先進製程需求仍極為強勁。然而，高利率環境使市場開始檢視 AI 資料中心業者的槓

桿與融資能力，CoreWeave 約 500 億美元債務引發信用疑慮，引發市場波動。 

◼ 中東衝突再度推高能源風險，油價高檔加劇全球通膨壓力：胡塞武裝上週攻擊沙烏地阿美設施，

伊朗亦表示採取新的海上攻擊策略，使荷莫茲海峽與波斯灣航運風險再度升高。10/16 布蘭特

原油與西德洲原油期貨雙雙收在近三週高點。 

市場展望 

◼ 科技股中期趨勢料將不變，但短線波動勢將加劇：近期市場同時面臨通膨升溫、AI 資本支出疑

慮與重要科技財報公佈在即等不確定因素，短線風險偏好可能受到壓抑。在利率維持高檔及市

場評價偏高的環境下，市場短線料將隨財報結果與市場預期而出現較大波動。然而，上週台積

電與ASML財報結果整體優於預期，可見AI相關企業營運與資本支出尚未出現全面轉弱跡象，

科技產業基本面仍具一定支撐，惟後續宜更加重視企業獲利、現金流及資本支出變動及科技子

產業的表現分化現象。 

◼ 中天期美債與投資級債債券兼顧息收與利率風險：美國經濟仍具韌性，加上政府與企業發債供

給維持高檔，可能使市場利率持續處於較高水準。雖然投資級債信用利差位於相對低檔，但企

業獲利、現金流及償債能力仍具支撐，加上較高的美國公債基準利率，使投資級債的利息收益

仍具吸引力。相較之下，短天期債券面臨未來利率下降後的再投資風險，長天期債券則較容易

受到公債供給增加、期限溢酬及利率波動影響，因此中天期美國公債與投資債券較能兼顧息收

與利率風險。 


